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免責聲明

本報告內容係依現有資訊而做成，其中的財務或相關資訊可能包含一些對本

公司及其子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響

，致使最後結果與原先的說明迥異，故本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為

資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性

或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。



財務報告



合併綜合損益表 按季別

* 以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定

NT$ 百萬元 4Q-24 1Q-25 2Q-25 3Q-25 4Q-25 QoQ YoY

營業收入 953 887 1,013 1,169 1,341 14.8% 40.8%

營業毛利 259 229 298 366 467 27.6% 80.7%

營業費用 174 160 166 183 209 14.4% 19.7%

營業利益 80 72 141 186 258 38.4% 223.4%

稅前淨利 79 75 137 193 259 34.2% 229.0%

淨利歸屬於本公司業主 49 52 78 109 150 36.9% 207.0%

EBITDA 174 176 230 287 354 23.4% 103.7%

EPS (元) 0.34 0.37 0.55 0.77 1.06 37.0% 209.0%

毛利率% 27.1% 25.8% 29.4% 31.3% 34.8% +3.5 ppt +7.7 ppt

營業利益率 % 8.4% 8.2% 13.9% 15.9% 19.2% +3.3 ppt +10.8 ppt

淨利率% 5.1% 5.8% 7.7% 9.4% 11.2% +1.8 ppt +6.1 ppt



合併綜合損益表 按年別

以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定

NT$ 百萬元 2022 2023 2024 2025 YoY

營業收入 3,510 2,748 3,541 4,410 24.5%

營業毛利 1,062 617 927 1,361 46.7%

營業費用 602 541 646 718 11.2%

營業利益 506 82 278 657 136.0%

稅前淨利 544 137 292 664 127.4%

淨利歸屬於本公司業主 332 -36 206 389 89.0%

EBITDA 909 534 682 1,048 53.6%

EPS (元) 2.34 -0.25 1.45 2.75 89.8%

毛利率% 30.3% 22.4% 26.2% 30.9% +4.7 ppt

營業利益率 % 14.4% 3.0% 7.9% 14.9% +7.0 ppt

淨利率% 9.5% -1.3% 5.8% 8.8% +3.0 ppt



鑽針

合併營收分析

鑽孔服務

鑽孔服務

鑽針

合併營收 合併營收 按產品別

合併營收 按產品別
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合併營收分析 按產品服務別

• 2025年合併營收創歷史新高，達44.1億
• PCB鑽針(67%)為主要營收來源，鑽孔服務(33%)穩定貢獻，

雙引擎帶動整體成長
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合併營收分析 按地區別

• 其他：包含韓國、日本、東南亞、歐洲與美國
• 銷售區域表示於當地之交易，不論銷售對象之總公司所在地點

• 台灣市場穩健擴張(37%)，以高階產品為主
• 大陸市場為主要營收來源(58%)
• 區域結構維持均衡發展，泰國地區成長快速



產能利用率
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研發投入

研發費用 研發費用

• 研發投入金額逐年提升，持續強化核心技術與產品競爭力
• 研發費用率維持3–4%，兼顧技術深化與營運效率，支撐高階產品布局



合併資產負債表

* 以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定

NT$ 百萬元 2022 2023 2024 2025 YoY

現金及約當現金 2,769 1,597 2,013 1,814 -9.9%

按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 - 882 342 689 101.5%

應收帳款及票據 1,033 959 1,286 1,643 27.8%

存貨 747 647 747 921 23.3%

總資產 7,353 6,736 7,276 7,966 9.5%

短期借款 105 104 447 538 20.3%

總負債 2,044 1,830 2,090 2,538 21.4%

母公司業主之權益總計 4,713 4,331 4,621 4,821 4.3%

資產報酬率(%) 5.1% -0.4% 3.3% 6.3% +3.0 ppt

股東權益報酬率(%) 7.0% -0.8% 4.2% 8.6% +4.4 ppt



合併現金流量表

* 以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定
* 自由現金流量 = 營業活動之淨現金流量 –資本支出

NT$ 百萬元 2022 2023 2024 2025 YoY

期初現金 2,578 2,769 1,597 2,013 26.1%

稅前淨利 544 137 292 664 127.4%

折舊及攤提 350 380 369 356 -3.5%

存貨增減 -59 101 -99 -177 -78.1%

應收帳款增減 339 74 -339 -357 -5.3%

營業產生之淨現金流量 790 418 190 677 255.5%

資本支出 -638 -375 -588 -403 31.5%

投資產生之淨現金流量 -24 -1,219 191 -709 -471.8%

籌資活動之淨現金流量 -616 -330 -97 -136 -39.6%

期末現金 2,769 1,597 2,013 1,814 -9.9%

自由現金流量 152 43 -398 274 168.9%



股利政策

$/所屬年度

維持七成以上配發率，與股東共享經營成果，並兼顧未來擴產投資需求
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未來展望



高階鍍膜產品銷量比重

加速導入高附加價值產品，提供高階PCB鑽針解決方案
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年產能規劃 鑽針

萬支/月

自2026年第二季起，月產能提升至3,500萬支

後續產能逐季開出，預計2026年底達4,500萬支/月之目標規模
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年產能規劃 鑽孔

配合客戶高階鑽孔需求，26年鑽孔服務規模預計增幅20%

台
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資本支出

註：2026年資本支出預估金額不含購置台灣新廠房 (5.6億)

因應需求成長與產品升級，2026年將大幅擴充投資，

預計投入16.1億(註)，加速高階產能建置
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營運成果回顧暨未來展望

• 2025年營收創新高

• 鑽針為核心營收來源（67%），具高度成長彈性

• 鑽孔服務（33%）穩健成長

• 雙引擎帶動整體營收擴張

• 持續優化產品結構，帶動獲利提升

• 高階鍍膜產品25年達48% (Q4 52%)，技術價值持續放大

• 26年預計>55%，成為獲利改善關鍵動能

• PCB鑽孔技術挑戰與機會

• 因應 伺服器與高速運算升級，材料、層數與厚度提升，技術門檻提高，
帶動鑽針需求

• 研發投入持續增加，強化核心技術與高階布局

• 正向看待2026年營運，積極擴充高階產能

• 年加速高階鑽針產能建置，台灣與上海同步擴產

• 鑽孔亦配合客戶需求，於台灣、大陸及泰國同步擴充




